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Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 1a ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie minimalnych wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.
I. Składniki kosztowe :
Dostawa, instalacja i szkolenie z zakresu obsługi linii do montażu SMT z modułami technologicznymi w skład których wchodzą:

1) Stanowisko do uzbrajania podajników komponentów (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Możliwość przygotowania podajników elektrycznych z komponentami elektronicznymi na wózku, poza automatami SMT (co najmniej dwa podajniki w tym samym czasie)
· Możliwość uzbrajania wózka w podajniki (co najmniej dwa wózki w tym samym czasie) 

2) Podajniki komponentów wspólne dla wszystkich automatów montażowych– minimalne wymagania::
· Zestaw podajników elektronicznych ma być zintegrowanych z systemem traceability oraz ma być wyposażony w funkcję komunikacji z maszyną zapewniającą m.in. automatyczne ustawianie.
ILOŚĆ minimalne:
· 200 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 8mm
· 25 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 12mm
· 12 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 16mm
· 10 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 24mm
· 2 podajniki elektryczne do komponentów w taśmie 32mm
· 1 podajnik elektryczny do komponentów w taśmie 56mm
· 2 podajniki elektryczne do komponentów pakowanych w laski
· 2 uchwyty do komponentów w tackach montowane na wózek do automatu

3) Magazyn załadowczy (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Pojemność nie mniej niż dwa magazynki (kasety) na płyty PCB.
· Minimalna szerokość obsługiwanego magazynka nie większa niż 320mm.
· Minimalna długość obsługiwanego magazynka nie większa niż 355mm.
· Maksymalna szerokość obsługiwanego magazynka nie mniejsza niż 530mm.
· Maksymalna długość obsługiwanego magazynka nie mniejsza niż 355mm.
· Opcja podawania płyt PCB ze stosu dla montażu pierwszej strony.
· Osłony bezpieczeństwa na wejściu i wyjściu z maszyny.
· Automatyczna regulacja szerokości transportu.

4) Znakowarka laserowa (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Laser typu CO2.
· Umożliwiająca dwustronne wypalanie kodów w jednym cyklu. 
· System służący do pochłaniania oparów powstających podczas procesu znakowania z opcją monitoringu poziomu zanieczyszczenia pracujący w obiegu zamkniętym.
· Możliwość podłączenia do systemu MES/ERP nadającego informację o wypalanych kodach.
· Rozpoznawanie znaczników pozycjonujących znaków referencyjnych na płytach PCB.
· Wbudowana autokontrola jakości kodów. 
· Rozpoznawanie "bad mark'ów" w panelach płyt PCB.
· Sprawdzanie czy typ i orientacja PCB są zgodne z programem.
· Osłony bezpieczeństwa na wejściu i wyjściu maszyny.
· Automatyczna regulacja szerokości transportu.
· Stacja czyszcząca bezdotykowo płytki PCB po procesie znakowania.

5) Sitodrukarka (1 szt.)  – minimalne wymagania:
· Dokładność drukowania nie gorsza niż: ±18 um @ 6 Sigma.
· Czas cyklu nie dłuższy niż 8,5s + drukowanie.
· Mocowanie płyt PCB w osi X.
· Pomiar temperatury i wilgotności wewnątrz urządzenia. 
· Zewnętrzny klimatyzator zapewniający odpowiednią temperaturę wewnątrz urządzenia, wyzwalany automatycznie przez miernik w urządzeniu.
· Możliwość obsługi różnej wielkości ram z szablonami w przedziale od 470 x 370 mm do 737 x 737 mm z możliwością pneumatycznego zamocowania w urządzeniu.
· W zestawie nie mniej niż jedna rama pneumatyczna o wymiarach 584 x 584 mm.
· Czyszczenie szablonu: na mokro, sucho z podciśnieniem.
· Zestaw podpórek do płytek PCB.
· Zestaw rakli do różnych wielkości PCB: niemniej niż trzy komplety. 
· Automatyczna regulacja szerokości transportu.
· Integracja z systemem traceability.

6) SPI (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Możliwość inspekcji z wykorzystaniem metody 3D.
· Minimum czterokierunkowy system pozyskiwania obrazu 3D.
· Rozdzielczość pomiaru wysokości min. 0,1um.
· Prędkość pracy urządzenia nie gorsza niż 80cm2/s .
· Możliwość automatycznej korekty ugięcia płytki.
· Oprogramowanie pozwalające znaleźć klasyczne błędy naniesienia pasty jak: 
· za mała / za duża objętość.
· za mała / za duża powierzchnia nadruku.
· przesunięcie względem padów.
· mostkowanie i rozmazanie pasty.
· wady kształtu w analizie przestrzennej jak i powierzchniowej.
· wykrywanie zanieczyszczeń.
· Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami zarządzania produkcją (MES).
· Możliwość stworzenia pętli zwrotnej z sitodrukarką.
· Oprogramowanie umożliwiające analizę procesu w czasie rzeczywistym .
· Automatyczna regulacja szerokości transportu.
· Możliwość wymiany wyników inspekcji z systemem AOI.
· Integracja z systemem traceability.

7) Automaty montażowe, wózki do podajników komponentów, ssawki do komponentów, System kontroli pierwszych sztuk elementów – minimalne wymagania:
· Sumaryczna wydajność automatów nie mniejsza niż 115 tyś komponentów na godzinę (zgodnie z normą IPC 9850) w konfiguracji składającej się z trzech automatów - dwóch uniwersalnych i jednego typu ChipShooter.
· Maksymalny rozmiar montowanej w automatach płytki nie mniejszy niż 510 x 370 mm
· Zakres montowanych komponentów przez automat typu „chip shooter” od 0201 do 5mm oraz wysokość nie mniejsza niż 3 mm
· Dokładność montażu nie gorsza niż +/- 0.04 mm
· Ilość slotów na podajniki do komponentów w taśmie o szerokości 8 mm w automacie typu „chip shooter” nie mniejsza niż 56
· Zakres montowanych komponentów przez automat uniwersalny od 0201 do 74 x 74/50 x 150 mm oraz wysokość nie mniejsza niż 25 mm
· Ilość slotów na podajniki do komponentów w taśmie o szerokości 8 mm w automacie uniwersalnym nie mniejsza niż 112
· Możliwość centrowania komponentów w locie.
· Możliwość automatycznego rozpoznawania Punktów referencyjnych oraz "bad mark'ów".
· Możliwość automatycznego pomiaru wysokości punktu pobrania komponentu z podajnika.
· Możliwość zamocowania podajników z przodu i z tyłu maszyny dla automatów uniwersalnych.
· Automaty muszą być wyposażone w automatyczny zmieniacz ssawek.
· Dodatkowe wózki dla każdego automatu. 
· Możliwość kontroli parametrów elektrycznych elementów pasywnych wraz z wyposażeniem na minimum dwóch automatach.
· Automatyczna regulacja szerokości transportu.
· Integracja z systemem traceability. 
· Automaty muszą być wyposażone w monitory dotykowe do obsługi urządzeń.
· Dostępne musi być oprogramowanie zewnętrzne do tworzenia i edycji programów oraz balansowania linii SMT.
· Zestaw pinów podporowych do każdego automatu.
· Zewnętrzny zmieniacz tacek o pojemności nie mniejszej niż 20 tacek dodany do jednego z automatów z automatyczną regulacją szerokości.
· Ssawki do automatu typu „chip shooter” minimalna ilość:
· 16 ssawek do komponentów 0402
· 16 ssawek do komponentów 0603
· 4 ssawki do komponentów 0201
· 4 ssawki do komponentów 0805-1206
· Ssawki do automatów uniwersalnych minimalna ilość:
· 16 ssawek do komponentów 0402, 0603, 0805, SOT 1.6 x 0.8
· 2 ssawki  do komponentów 0603, 0805, SOT 1.6 x 0.8, SOT 2.0 x 1.25
· 20 ssawek do komponentów 0805, 1206, SOT-23, SOT 2.0 x 1.5
· 4 ssawki do małych elektrolitów, kondensatorów tantalowych i potencjometrów
· 4 ssawki do średnich elektrolitów, SOP (wąskie), SOJ, złącza
· 4 ssawki do dużych elektrolitów, SOP (szerokich), TSOP, QFP, PLCC, SOJ, złącza
· 2 ssawki do QFP,PLCC,BGA
· 4 ssawki do małych komponentów MELF
· 2 ssawka do dużych komponentów MELF
· 16 ssawek ceramicznych 0402, 0603, 0805, SOT 1.6 x 0.8
· 2 ssawki ceramiczna do komponentów 0603, 0805, SOT 1.6 x 0.8, SOT 2.0 x 1.25
· 12 ssawek ceramicznych 0805, 1206, SOT-23, SOT 2.0 x 1.5
· 4 ssawki ceramiczne do komponentów 0805, 1206, SOT-23, SOT 2.0 x 1.5

8) Piec lutowniczy (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Nie mniej niż 10 stref grzejnych (góra/dół).
· Nie mniej niż 3 strefy chłodzące (góra/dół).
· Całkowita długość pieca nie większa niż 6700mm.
· Podpora centralna.
· Prześwit nad i pod płytką nie mniej niż 30mm.
· Monitoring przejścia płytek przez piec.
· Możliwość regulacji  prędkości łańcucha w piecu w zakresie minimum 20-200cm/min.
· Możliwość pracy w osłonie azotu.
· Możliwość regulacji konwekcji i temperatury w każdej strefie.
· Opcja szybkiego studzenia pieca przy zmianach profilów lutowniczych.
· System aktywnego chłodzenia.
· System oczyszczania gazów procesowych wewnątrz pieca.
· System zasilania awaryjnego. 
· Automatyczna regulacja szerokości transportu.
· Monitor dotykowy do obsługi urządzenia.
· Integracja z systemem traceability.

9) AOI (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Możliwość inspekcja z wykorzystaniem metody 3D.
· Minimum ośmiokierunkowy system pozyskiwania obrazu 3D.
· Rozdzielczość pomiaru wysokości min. 0,5um.
· Zakres inspekcji 3D minimum 30mm.
· Prędkość pracy urządzenia nie gorsza niż 60cm2/s .
· Możliwość automatycznej korekty ugięcia płytki.
· Rozdzielczość optyczna kamery głównej nie gorsza niż 10um/piksel.
· Oprogramowanie pozwalające znaleźć klasyczne błędy produkcji elektroniki - minimum: 
· Brak albo uszkodzenie mechaniczne komponentu.
· Przesunięcie komponentu względem padów.
· Zwarcia spoiwem lutowniczym.
· Objętościowa i powierzchniowa ocena połączeń lutowanych.
· Podniesione wyprowadzenia układów scalonych.
· Błędna rotacja komponentu.
· Weryfikacja opisu komponentów poprzez czytanie znaków jak i porównanie do wzorca.
· Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami zarządzania produkcją (MES).
· Oprogramowanie umożliwiające  kompletną analizę statystyczną procesu.
· Możliwość przygotowania programów inspekcyjnych w trybie offline.
· Automatyczna regulacja szerokości transportu.
· Integracja z systemem traceability.

10) Transporty płyt PCB (1 komplet) – minimalne wymagania:
· Transport przed drukarką szablonową do instalacji skanera do traceability.
· Transport inspekcyjny (z windą) za SPI.
· Bufor FIFO z transportem wejściowym oraz chłodzeniem płytek przed AOI.
· Automatyczna regulacja szerokości transportów.

11) Magazyn wyładowczy (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Pojemność nie mniej niż dwa magazynki (kasety) na płytki PCB.
· Minimalna szerokość obsługiwanego magazynka nie większa niż 320mm.
· Minimalna długość obsługiwanego magazynka nie większa niż 355mm.
· Maksymalna szerokość obsługiwanego magazynka nie mniejsza niż 530mm.
· Maksymalna długość obsługiwanego magazynka nie mniejsza niż 355mm.
· Osłony bezpieczeństwa na wejściu i wyjściu z maszyny.
· Funkcja sortowania płytek ok/nok.
· Automatyczna regulacja szerokości transportu.

12) Automat do coatingu oraz piec (1 komplet) – minimalne wymagania:
· Automat do lakierowania:
· Zakres pola roboczego nie mniejszy niż 400 x 450 mm
· Płynny zakres regulacji obrotu głowicy na której umieszczone są zawory o dowolny kąt w zakresie 0-350 stopni. 
· Dwie linie na dozowany materiał.
· Możliwość zamocowania co najmniej 3 zaworów.
· Zbiornik na materiał o pojemności co najmniej 5 l. 
· Zbiornik na rozcieńczalnik do przeczyszczania instalacji
· Podświetlenie UV wewnątrz maszyny dozującej
· Piec do utwardzania materiałów:
· Utwardzanie materiałów z wykorzystaniem UV
· Regulowana prędkość transportu.
· Szerokość strefy utwardzania nie mniejsza niż 335 mm
· Regulacja szerokości transportera w zakresie nie mniejszym niż od 50 od 500 mm
· Całkowicie zamknięta komora utwardzania
· Sterowanie poprzez ekran dotykowy


13) Stanowisko inteligentny magazyn (1 szt.) – minimalne wymagania: do przyjmowania automatycznego materiałów na magazyn – minimalne wymagania:
· Możliwość integracji z systemem traceability oraz MES/ERP.
· Rejestracja zdjęć etykiety rejestrowanych rolek.
· Możliwość tworzenia reguł odczytu dla etykiet dostawcy.
· Automatyczne sprawdzanie numeru części rejestrowanego materiału z listą zatwierdzonych numerów części.
· Automatyczne porównywanie na żywo, rejestrowanych materiałów z materiałami wyszczególnionymi w zamówieniu.
· Komputer PC wyposażony w monitor, klawiaturę i mysz. 
· Drukarka do drukowania etykiet z kodami.

14) Liczarka Automatyczna elementów (X-Ray) (1 szt.) – minimalne wymagania::
· Możliwość bezdotykowego zliczania komponentów SMD i THT z wykorzystaniem X-ray
· Możliwość liczenie komponentów od 01005 metryczne.
· Możliwość liczenia komponentów na co najmniej dwóch  rolkach 7” jednocześnie.
· Liczenie komponentów na rolkach 7", 13”, 15”, kawałkach taśm, laskach oraz tackach JEDEC.
· Możliwość odczytu danych z etykiet poprzez dekodowanie kodów kreskowych.
· Komputer PC wyposażony w monitor, klawiaturę i mysz. 

15) Oprogramowanie Traceability (1 szt.) – minimalne wymagania:
· Zestaw oprogramowania, który ma umożliwiać pracę w linii montażowej obejmujący wszystkie elementy tej linii: przyjmowanie materiałów, rejestrację wszystkich elementów elektronicznych użytych do produkcji poszczególnych płyt PCB na automatach Pick & Place wraz parametrami procesu nadruku pasty na sitodrukarce, piecu Reflow, inspekcji SPI, AOI, oraz procesu lakierowania płytek, powiązane kodami nanoszonymi przez znakowarkę laserową.
· Możliwość zapisania historii zmontowanych płyt PCB – przypisanie do do konkretnego kodu PCB i możliwość zapisania w bazie danych. 
· Możliwość utworzenia szczegółowego raportu dla każdej płyty PCB zawierający informację jaki konkretnie element SMD (z której konkretnej rolki) został ułożony na konkretnej lokacji, którą maszyną, głowicą, kiedy to się stało, numer zlecenia itd.
· Możliwość podglądu na bieżąco statusu maszyn, realizacji zlecenia, czas cyklu w odniesieniu do oczekiwanego, itp.
· Możliwość generowania raportów z historii produkcji dla poszczególnych maszyn oraz analizy oparte na modelu OEE.
· Możliwość przypisania konkretnych rolek z elementami SMD do konkretnego zlecenia produkcyjnego już na etapie wydawania materiału.
· Możliwość kontroli podajników, maszyn itp. Zapisywanie historii konserwacji, raporty wykonanych prac konserwacyjnych itp. 
· Możliwość powiązania oprogramowania z systemem ERP.
· Możliwość zarządzania magazynowania materiałów.
· Możliwość kontroli elementów wrażliwych na wilgoć poprzez automatyczne liczenie czasu ekspozycji.
· Możliwość podłączenia w przyszłości do systemu traceability urządzeń spoza linii montażowej.
· Linia montażowa SMT pracująca w zunifikowanym standardzie komunikacyjnym.
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	Miejscowość…………….……
	dnia………………………….. r
	……………..…………………………..

	
	
	(podpis i pieczęć wystawcy ofert)




 


ZAPYTANIE 


OFERTOWE Nr 


Lumel


 


/


1


/202


4


 


z dnia 


1


8


.0


3


.2024


 


Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021


-


2027


 


 


 


 


Załącznik nr 1


a


 


 


Szczegółowy opis 


i zakres 


przedmiotu zamówienia


:


 


Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 1a ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodze-


nia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług 


maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający 


dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równo-


ważne


, pod warunkiem spełniania przez nie 


minimalnych 


wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.


 


I.


 


Składniki kosztowe :


 


Dostawa


,


 


instalacja


 


i szkolenie z zakresu obsługi


 


linii


 


do


 


montażu SMT z modułami technologicznymi 


w 


skład 


których wchodzą


:


 


 


1)


 


Stanowisko do uzbrajania podajników komponentów


 


(


1


 


szt.)


 


–


 


minimalne wymagania:


 


§


 


Możliwość przygotowania


 


podajników elektrycznych z komponentami 


elektronicznymi


 


na wózku, poza 


automatami SMT (co najmniej dwa podajniki w tym samym czasie)


 


§


 


M


ożliwość uzbrajania wózka w podajniki (


co najmniej dwa wózki w tym samym czasie


) 


 


 


2)


 


Podajniki 


komponentów wspólne dla wszystkich automatów montażowych


–


 


minimalne wy-


magania:


:


 


§


 


Zestaw podajników elektronicznych ma być zintegrowanych z systemem traceability oraz 


ma być wyposażony w funkcję komunikacji z maszyną zapewniającą m.in. automatyczne 


ustawianie.


 


ILOŚĆ


 


minimalne


:


 


·


 


200 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 8mm


 


·


 


25 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 12mm


 


·


 


12 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 16mm


 


·


 


10 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 24mm


 


·


 


2 podajniki elektryczne do komponentów w taśmie 32mm


 


·


 


1 podajnik elektryczny do komponentów w taśmie 56mm


 


·


 


2 podajniki elektryczne do komponentów pakowanych w laski


 


·


 


2 uchwyty do komponentów w tackach montowane na wózek do automatu


 


 


3)


 


Magazyn załadowczy 


(1 szt.)


 


–


 


minimalne wymagania:


 


§


 


Pojemność nie mniej niż dwa magazynki (kasety) na płyty PCB.


 


§


 


Minimalna szerokość obsługiwanego magazynka nie większa niż 320mm.


 


§


 


Minimalna długość obsługiwanego magazynka nie większa niż 355mm.


 


§


 


Maksymalna szerokość obsługiwanego magazynka nie mniejsza niż 530mm.


 


§


 


Maksymalna długość obsługiwanego magazynka nie mniejsza niż 355mm.


 


§


 


Opcja podawania płyt PCB ze stosu dla montażu pierwszej strony.


 


§


 


Osłony bezpieczeństwa na wejściu i wyjściu z maszyny.


 


§


 


Automatyczna regulacja szerokości transportu.


 


 


4)


 


Znakowarka laserowa 


(1 szt.)


 


–


 


minimalne wymagania:


 


§


 


Laser typu CO2.


 


§


 


Umożliwiająca dwustronne wypalanie kodów w jednym cyklu. 


 


§


 


System służący do pochłaniania oparów powstających podczas procesu znakowania z 


opcją monitoringu poziomu zanieczyszczenia pracujący w obiegu zamkniętym.


 




  ZAPYTANIE  OFERTOWE Nr  Lumel   / 1 /202 4   z dnia  1 8 .0 3 .2024   Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027         Załącznik nr 1 a     Szczegółowy opis  i zakres  przedmiotu zamówienia :   Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 1a ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodze- nia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług  maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający  dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równo- ważne , pod warunkiem spełniania przez nie  minimalnych  wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.   I.   Składniki kosztowe :   Dostawa ,   instalacja   i szkolenie z zakresu obsługi   linii   do   montażu SMT z modułami technologicznymi  w  skład  których wchodzą :     1)   Stanowisko do uzbrajania podajników komponentów   ( 1   szt.)   –   minimalne wymagania:      Możliwość przygotowania   podajników elektrycznych z komponentami  elektronicznymi   na wózku, poza  automatami SMT (co najmniej dwa podajniki w tym samym czasie)      M ożliwość uzbrajania wózka w podajniki ( co najmniej dwa wózki w tym samym czasie )      2)   Podajniki  komponentów wspólne dla wszystkich automatów montażowych –   minimalne wy- magania: :      Zestaw podajników elektronicznych ma być zintegrowanych z systemem traceability oraz  ma być wyposażony w funkcję komunikacji z maszyną zapewniającą m.in. automatyczne  ustawianie.   ILOŚĆ   minimalne :      200 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 8mm      25 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 12mm      12 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 16mm      10 podajników elektrycznych do komponentów w taśmie 24mm      2 podajniki elektryczne do komponentów w taśmie 32mm      1 podajnik elektryczny do komponentów w taśmie 56mm      2 podajniki elektryczne do komponentów pakowanych w laski      2 uchwyty do komponentów w tackach montowane na wózek do automatu     3)   Magazyn załadowczy  (1 szt.)   –   minimalne wymagania:      Pojemność nie mniej niż dwa magazynki (kasety) na płyty PCB.      Minimalna szerokość obsługiwanego magazynka nie większa niż 320mm.      Minimalna długość obsługiwanego magazynka nie większa niż 355mm.      Maksymalna szerokość obsługiwanego magazynka nie mniejsza niż 530mm.      Maksymalna długość obsługiwanego magazynka nie mniejsza niż 355mm.      Opcja podawania płyt PCB ze stosu dla montażu pierwszej strony.      Osłony bezpieczeństwa na wejściu i wyjściu z maszyny.      Automatyczna regulacja szerokości transportu.     4)   Znakowarka laserowa  (1 szt.)   –   minimalne wymagania:      Laser typu CO2.      Umożliwiająca dwustronne wypalanie kodów w jednym cyklu.       System służący do pochłaniania oparów powstających podczas procesu znakowania z  opcją monitoringu poziomu zanieczyszczenia pracujący w obiegu zamkniętym.  

